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1. Descripcion
En el plan de estudios de Ingenieria de Telecomunicacion, cuya descripcion podéis
encontrar aqui, se puede observar que en el ler curso todas las asignaturas tienen un caracter
obligatorio, mientras que en el 2° curso tenemos 2 asignaturas obligatorias, 18 ECTS de caracter
optativo que se pueden obtener de diferentes formas segun se describe a continuacién, y el
Trabajo Fin de Master (TFM).

La materia optativa (18 ECTS) se puede obtener de las siguientes formas o combinadas:

» Oferta de asignaturas optativas: ver Anexo.
» Incorporacion del programa Dual con dos modalidades, ambas con un contrato laboral
en formacion:
= 30 ECTS del TFM.
* 48 ECTS (18 ECTS optativos + TFM).

Esta opcion conlleva un proceso de seleccion tras el ler cuatrimestre. Se puede
consultar la convocatoria actual aqui.

» Cursar un doble master: ver apartado siguiente.

» Experiencia profesional: si has trabajado en una empresa puedes solicitar el
reconocimiento de ese periodo como créditos optativos. Ver condiciones

» Practicas en empresa.

» Intercambio académico: puede afectar a asignaturas obligatorias y/o TFM.

Dada la amplia casuistica se sugiere al estudiante explorar durante el ler semestre
las distintas opciones y consultar cualquier duda en Secretaria (cita previa o policonsulta)

2. Situaciones restrictivas
2.1. Estudiantes con complementos de formacion

Deberan cursar éstos simultaneamente al méaster. Es decir, no podran excluir de su
matricula estas asignaturas.

No podran participar en el programa Dual hasta tener superados los complementos
de formacion.

2.2. Practicas en empresas
Los/las estudiantes deberan tener en cuenta las siguientes condiciones en el primer curso:

» Larealizacion de practicas en empresa imposibilita la solicitud de la Mencion Dual.
» Las jornadas maximas permitidas se sefialan en la siguiente tabla, para matriculas de
alrededor de 60 ECTS (se puede solicitar Tiempo Parcial (>18 y <40 ECTS)):

Primer curso MUIT
Nombre Inicio Fin Jornada maxima
Primer periodo 01/09/202x 10/09/202x 8 h/dia

3,2 h/dfa (max jornada
semanal 16h)

Tercer periodo 01/07/202x | 31/08/202x+1 8 h/dfa

Segundo Periodo | 11/09/202x | 30/06/202x+1
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2.3. Doble master
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Esta opcién se selecciona en el 2° aito del MUIT, segin se indica en la web del

MUIT, apartado doble master.

3. Documentacion de matricula

Los alumnos de la UPV no deben de presentar ni el titulo ni el certificado de notas. La
copia del DNI deberan presentarla solo si el ltimo presentado no estuviese en vigor.

El resto de estudiantes deberdn presentar durante el mes de septiembre en Secretaria

de la ETSIT (3° planta):
e Copia del DNI, NIE y/o pasaporte

e Titulo universitario oficial o certificacién de su expedicidn, y para titulos extranjeros
la traduccién oficial. En caso de titulo ajeno al Espacio Europeo de Educacién
Superior, deberd presentar homologacion.

e C(Certificacidn académica, para titulos extranjeros la traduccién oficial. En el caso de
estudios extranjeros ajenos al Espacio Europeo de Educaciéon Superior esta

certificacidon deberd estar legalizada.

En todo caso, la admisién estara condicionada a la presentacién de la documentacién
que justifique el cumplimiento de los requisitos de acceso y admisiéon. En ningtn caso se podra
solicitar el titulo de master hasta haber presentado de conformidad la documentacién
acreditativa de estar en posesion del titulo de acceso.
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Anexo: oferta de asignaturas optativas

Cdodigo Master titular de la asignatura (plazas ofertadas) Cuat. ECTS
Nombre asignatura
MASTER U. EN INGENIERIA DE TELECOMUNICACION
Fotoénica
35680 Photonic integration manufacturing and test A 6
35681 Advanced fiber optics A 6
35682 Sensing, quantum and computing applications A 6
Inteligencia artificial
35677 Advanced methods of artificial vision A 6
35678 Signal and natural language processing with deep learning A 6
35679 Reinforcement learning A 6
MASTER U. EN CIBERSEGURIDAD Y CIBERINTELIGENCIA (5 plazas)
34878 PENTESTING Y HACKING ETICO B 6
34880 GENERACION DE CIBERINTELIGENCIA B 6
34882 CIBERCONCIENCIA SITUACIONAL B 6
MASTER U. EN INGENIERIA ACUSTICA (20 plazas)
31779 FUNDAMENTOS DE ACUSTICA A 4,50
31782 TRATAMIENTO DIGITAL DE SENALES ACUSTICAS B 6
31785 ELECTRO-ACOUSTIC SYSTEMS B 4,5
31786 ROOM ACOUSTICS B 3
31787 AISLAMIENTO ACUSTICO EN LA EDIFICACION A 4.50
31788 ACUSTICA URBANISTICA Y MEDIOAMBIENTAL A 4,50
31789 SOUND SYSTEM DESING B 3
MASTER U. EN ING. EN TECNOLOGIAS, SISTEMAS Y REDES DE COMUNICACIONES (2 plazas)
Comunicaciones Inaldmbricas
30740 TECNOLOGIAS FOTONICAS PARA COMUNICACIONES Y SENSADO EN REDES B5G A 3
30734 Procesado de Sefial en Comunicaciones Inaldmbricas A 3
30739 Sistemas de comunicaciones aeroespaciales A 3
35671 Aplicaciones RADAR A 3
35670 Aplicaciones en sistemas de comunicaciones moviles A 3
30738 Redes de comunicaciones moéviles de nueva generacion A 3
Redes de Ordenadores
30747 Disefio de Redes con calidad de Servicio A 3
35663 Herramientas para el desarrollo de Aplicaciones WEB A 3
35666 Virtualizacién de Sistemas A 3
35669 Digitalizacién en la Industria A 3
30752 Plataformas loT A 3
30751 Nuevas Tecnologias para la Codificacion y el Streaming de Video A 3
MASTER U. EN INGENIERIA DE SISTEMAS ELECTRONICOS (5 plazas)
Microelectrénica
34631 Procesado Digital de Sefial en FPGA B 6
34632 Disefio microelectrénico avanzado A 6
34633 Instrumentacion en red y comunicaciones industriales — SED A 6
34634 Disefio microelectrénico - SED B 6
35548 Electrénica de Equipos Audiovisuales B 6
35556 Sistemas Embebidos Avanzados A 6
MASTER U. EN GESTION DE EMPRESAS, PRODUCTOS Y SERVICIOS (5 plazas)

34529 Managerial University-Companies Knowledge Transfer A 3
31984 Senior Management And Information Technologies A 5
31985 New Trends In Service Strategies A 5
31982 Gestion Participativa y Trabajo en Equipo para la Mejora del Servicio A 5
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MASTER U. EN INGENIERIA BIOMEDICA (5 plazas)
35719 Deep Learning in medical imaging A 4,5
35725 Artificial intelligence in omic data for precision medicine A 4,5
A elegir entre una de las dos siguientes:
35722 Data Quality and trustworthy artificial intelligence A 4,5
35724 Procesamiento e interpretacion de sefiales biomédicas
A elegir entre una de las dos siguientes:
35730 Personalized health A 4,5
35728 Disefio de dispositivos de monitorizacién remota
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